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Die Fraunhofer-Allianz Adaptronik FAA stellt gemeinsam mit

Partnern aus der Industrie am 25. Mai 2011 neue Lésungen und

Entwicklungstrends von aktiven Systemen vor. Ziel der Veran-

staltung ist es, Marktpotentiale, technische Moglichkeiten und

Anwendungen zu skizzieren und den Teilnehmern Anregungen fur

das eigene Produktumfeld zu geben. Der Workshop wird in den

kUrzlich eingeweihten Raumlichkeiten des Transferzentrums

Adaptronik in Darmstadt stattfinden. Die Teilnehmerzahl ist

begrenzt.

PROGRAMM 25. MAI 2011

10:30 - 10:45

10:45 - 12:25

BegriiBung und Kurzvorstellung
T. Melz - Fraunhofer-Allianz Adaptronik

Konzept einer piezohydraulischen
Hochdruckpumpe fiir SCR-Einspritzung
(Simulation und Pumpenpriifstands-
versuche)

K.-H. Hoffmann - RICARDO Deutschland GmbH

Auslegung, Dimensionierung und
Fertigung von Piezo-Kompositen fiir
Energy-Harvesting Anwendungen

S. Linke - Invent GmbH

Umsetzung einer MRF-Kupplung fiir
hohe Lasten
M. Matthias - Fraunhofer LBF

Reliable and cost effective piezoelectric
actuators for industrial applications
L. Gjodvad - Noliac A/S

12:25-13:15

13:15-14:30

14:30 - 15:00

15:00 - 16:15

ab 16:30

Mittagspause

Schadensdetektion mit Piezowandlern
und intelligenten Sensorknoten

M. Wiedemann - TS3 - The Smart System
Solution GmbH

M. Lilov, D. Mayer - Fraunhofer LBF

Formgedachtnislegierungen in der Kraft-
fahrzeugtechnik - Einsatzpotentiale und
Anwendungen

A. Bucht, H. Kunze - Fraunhofer IWU

Sensorik in Anwendungen der Schaeffler
Gruppe
J. Gierl - Schaeffler KG

Kaffeepause

Aktive Systeme zur Korperschall-
entkopplung im Automobil
J. Meschke, G. Gabel - Volkswagen AG

Numerische Simulation magneto-
rheologischer Kupplungen
H. Lagger - Fraunhofer WM

Sensornahe energieeffiziente Elektronik
H. Ahlendorf - Zentrum Mikroelektronik
Dresden AG

Méoglichkeit zur Institutsfiihrung am
Fraunhofer LBF



